（様式１）
質　　問　　書
Tech Osaka Summit実行委員会事務局　宛て


ＴＥＬ：06-6615-3017
　メール：ga0025@city.osaka.lg.jp 
案件名称：Tech Osaka Summit 2027企画・運営等業務委託
	質問事項
	内　　容

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


※ 質問事項については、「○○○について」などと記載してください。
※ 内容については、質問事項の内容についてわかりやすく詳しく記載してください。
※ 質問書は、持参のほかＥメールによる提出を可とするが、Ｅメールを送信後は必ず電話確認を行うこと。電話確認を行わなかった場合は、質問に回答できないことがある。
提出期限：令和８年３月３日（火）午後５時
